桂林电子科技大学2024年孙立贤团组一行2人出访日本信息公示
应日本大阪大学（Osaka University）邀请，为参加第60届日本量热学与热分析学术会议（The 60th conference of Japan Society of Calorimetry and Thermal Analysis），经研究，我单位拟派孙立贤同志一行2人于2024年9月24日-2024年10月1日赴日本参加第60届日本量热学与热分析学术会议。

根据中央有关规定和自治区外办落实中央精神的要求，现将出访人员身份信息、公务安排、经费预算及来源、行程安排、境外邀请单位等信息进行公示，公示时间从2024年7月12日至7月18日止，公示期为5个工作日。如对公示内容有异议，请以书面形式，并署真实姓名、联系地址，于2024年7月19日前邮寄或直接送到桂林电子科技大学材料科学与工程学院办公室（直接送达以送达日期为准；邮寄以邮戳日期为准）。

地址：桂林市金鸡路1号桂林电子科技大学花江校区4教学5楼院办公室。邮政编码：541004，联系电话：0773-2291956。

    群众如实反映情况受法律保护。

               桂林电子科技大学材料科学与工程学院                       2024年7月12日

因 公 出 国（境）信 息 公 示

	组 团 单 位
	桂林电子科技大学材料科学与工程学院

	团长姓名和职务
	孙立贤、教师

	出 访 国 家
	日本

	出 访 时 间
	2024年9月24日
	人数
	2
	天数
	8

	境外邀请单位

及单位简介
	应日本大阪大学（Osaka University）邀请，为第60届日本量热学与热分析学术会议（The 60th conference of Japan Society of Calorimetry and Thermal Analysis），经研究，我单位拟派孙立贤同志一行2人于2024年9月24日-2024年10月1日赴日本参加第60届日本量热学与热分析学术会议。大阪大学是一所本部位于日本大阪府吹田市的顶尖综合研究型国立大学，在2024年QS世界大学排名中位居世界第80名，日本国内第3名，是一所世界百强名校。大阪大学热与熵科学中心（RCTES）长期致力于凝聚态分子的热力学测量的相关研究，在方面热分析与量热学领域具有国际影响力。第60届日本量热学与热分析学术会议旨在对当前量热学与热分析的研究进展展开讨论。

	出访主要目的
	参加国际学术会议，推进与大阪大学在材料热力学方面的合作

	经费金额、来源及财政审核情况
	本次出访经费预算10万元人民币，由2023年第五批八桂学者科研补助经费（C23RSC01CL01）、2023年桂林市第三批漓江学者科研补助经费及团队岗位津贴（ZQTCL018）预算中支出。

	出访途经城市
	上海

	团组成员情况
	姓  名
	单位、职务（职称）
	姓  名
	单位、职务（职称）

	
	孙立贤
	桂林电子科技大学、教授
	
	

	
	徐芬
	桂林电子科技大学、教授
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	日  

程

安

排
	第一天
	出发：桂林出发乘坐航班FM9368前往上海，在上海转机乘坐航班MU233抵达日本大阪；

	
	第二天
	上午：第60届日本量热学与热分析学术会议注册报道；
下午：访问大阪大学热与熵科学中心，就青年人才联合培养、科研合作等方面进行洽谈；

	
	第三天
	上午：参加第60届日本量热学与热分析学术会议大会报告，量热学在日本的发展与研究现状，探讨量热学发展的瓶颈问题与应对策略；
下午：参加第60届日本量热学与热分析学术会议分会报告，量热学在生物及制药工程中的应用，来自东京理科大学、近畿大学、大阪大学、东京工业大学的专家报告其最新研究进展；

	
	第四天
	上午：参加第60届日本量热学与热分析学术会议分会报告，碳中和的热力学过程，来自高知大学的藤代史、京都大学的大竹研一、高知工科大学的大谷政孝、日本大学的橋本拓也等专家将报告其最新研究；
下午：参加第60届日本量热学与热分析学术会议分会报告，凝聚态物质的热力学性质，孙立贤教授作大会主题报告（题目：Thermodynamic Tuning and Database Construction on New Energy Materials），与大阪大学的石渡晋太郎、北海道大学高橋仁徳、奈良女子大学堀井洋司等专家进行学术交流；

	
	第五天
	上午：参加第60届日本量热学与热分析学术会议分会报告，微尺度热测量，来自京都工业大学、梅特勒-托利多、广岛大学、东丽研究中心、工业技术综合研究院等专家将报告其最新研究，与京都工业大学的Shingo Sotoma讨论碳纳米材料测量电池温度的相关研究；

下午：参加第60届日本量热学与热分析学术会议分会报告，企业热能的材料开发与利用，讨论磁性材料和络合物的热力学测量以及金属、无机固体、陶瓷的量热学方法；

	
	第六天
	上午：参加第60届日本量热学与热分析学术会议分会报告，企业热能的材料开发与利用，讨论最近的量热学方法及仪器；
下午：参加第60届日本量热学与热分析学术会议分会报告，热科学与教育，鳴門教育大学、和歌山工業高等専門学校、小山工業高等専門学校等专家汇报热力学教育的方法以及在中小学的化学教育中如何引入量热学的相关内容；

	
	第七天
	上午：参加第60届日本量热学与热分析学术会议的大会闭幕式，日本热力学会主席Yasuhiro Nakazawa教授将做大会主旨报告，讨论量热学的发展趋势及其与生物、材料、能源的交叉结合；

下午：与日本热力学会主席交流，洽谈科研合作；走访大阪大学理学院和研究所、实验室等，就超导材料、能源材料和生物量热等展开研讨，确定合作研究目标；

	
	第八天
	前往关西国际机场，乘坐航班MU234前往上海，由上海乘坐航班FM9367返回桂林。

	备注：请在回国后1个月内在单位内部公布上述公示内容的实际执行情况和出访报告。


